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连接器用途的 SUMIKASUPER® LCP 产品系列 

 

 

1． 规格简介 
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2．物理性质, 机械性质和热力学性质 

 

  测定方法 单位 E6007LHF Z E6807LHF Z E6808LHF Z E6808UHFZ    SV6808THF SR2506 SZ6505HF SZ6506HF E6810KHFZ 

填充物  -  GF GF/无机物 GF/无机物 GF/无机物 GF/无机物 无机物 无机物 无机物 GF/无机物 

物理性质 

比重  ASTM D792  1.65 1.67 1.71 1.72 1.72 1.62 1.58 1.63 1.82 

含水率 ASTM D570 % 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 

模具收缩率 MD 

SC方法
＊1

 

% 0.20 0.11 0.17 0.22 0.22 0.21 0.24 0.22 0.36 

 TD % 0.60 0.63 0.40 1.02 0.91 0.51 0.55 0.47 0.54 

机械性质 

拉伸 强度 
ASTM D638 

MPa 157 134 130 100 100 130 129 127 105 

 伸长率 % 5.1 4.5 4.5 5.0 4.3 7.0 7.3 6.1 3.5 

弯曲 强度 
ASTM D790 

MPa 158 145 140 120 127 147 140 140 125 

6.4mmt 模量 GPa 11.8 12.1 12.5 9.4 9.3 11.7 11.4 11.9 12.5 

Izod 冲击强度 
ASTM D256 J/m 251 343 270 350 590 352 470 360 190 

无缺口  

TDUL 
ASTM D648 

℃ 

269 269 270 240 270 233 242 245 264 
1.82MPa   

热力学性质 

耐焊锡性 SC方法＊2 ℃ 300 295 280 290 290 280 285 280 280 

线膨胀系数 

50 - 250℃ 

SC方法*3 

MD 

TD 

×10
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0.2 

8.5 
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8.1 

1.0 

6.2 

0.6 

5.2 

0.7 

5.2 

1.1 

7.6 

1.0 

6.6 

 

0.7 

5.0 

 

 

*1: 成型样品相对于模具64mm×64mm×3mmt的尺寸比率。  

*2: 试验片浸入到焊锡浴中60秒而不会发生形变的最高温度。 

*3: 从成型后的拉伸样条取中间段进行评价 
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3．电气特性，线膨胀系数和UL94 

 

 测定方法 单位 E6007LHF Z E6807LHF Z E6808LHF Z E6808UHF Z SV6808THF   SR2506  SZ6505HF  SZ6506HF E6810KHF Z 

电气性质 

介电常数 

ASTM D150 

1MHz 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.5 3.8 4.1 

 1GHz 3.5 3.5 3.6 3.4 3.4 3.5 3.1 3.4 4.0 

介电正切 1MHz 0.026 0.030 0.038 0.033 0.033 0.029 0.024 0.023 0.029 

 1GHz 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 

体积电阻 
ASTM D257 

Ωm 10
13

 10
13

 10
13

 10
13

 10
13

 10
13

 10
13

 10
13

 10
13

 

表面电阻 Ω 10
16

 10
16

 10
16

 10
16

 10
16

 10
16

 10
16

 10
16

 10
16

 

耐电弧性 ASTM D495 sec. 124 180 140 132 180 125 180 190 180 

耐电痕性 IEC法 V 175 175 190 200 175 150 200 175 200 

可燃性 

难燃性 UL 94 - 
V-0 

0.3mmt 

V-0 

0.15mmt 

V-0 

0.3mmt 

V-0 

0.1mmt 

V-0 

0.3mmt 

V-0 

0.3mmt 

V-0 

0.1mmt 

V-0 

0.3mmt 

V-0 

0.3mmt 
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4. 翘曲性能 

  (1)长条连接器翘曲 

 

图：连接器模型概略图 

 

 

图：各牌号长条连接器翘曲量 
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（2）圆盘翘曲 

 

 

 

图：圆盘模型概略图 

 

 

图：各牌号圆盘模型翘曲量 
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5. 薄壁流动性 

   

图：流动长模具概略图 

 

图：薄壁流动长 
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6．E6000HF 系列产品标准成型温度 

 

预备干燥条件 ca.130℃ × 4 ~ 24 Hr 

 
 
 
 

料筒温度 

（℃） 

后端 

中段 

前段 

喷嘴 

300 ~ 320 
 

310 ~ 340 
 

340 ~ 360 
 

340 ~ 360 

实际树脂温度 （℃） 350  

模具温度 （℃） 60 ~ 120 

射出速度 中速 ~ 高速 

射出压力  （MPa） 80 ~ 140 

保压  （MPa） 20 ~ 40 

背压 （MPa） 1 ~ 5 

螺杆转速 （rpm） 50 ~ 100 

      注：料筒设定温度和实际温度有偏差时， 

以实际温度达到推荐值为基准设定料筒温度。 

 

 

 

 

  以上所列出的数据均为对应产品的测试结果代表数据，并不能作为产品品质保证的依据。 

 

 

 

 

 

住化電子管理(上海)有限公司 中国技術研発センター 

TEL: (86) 21-5459-2066（801） FAX: (86) 21-6403-2763 

 


